
 

平成 15 年 10 月 10 日 

 

各      位 

会 社 名  北陸電気工業株式会社 

代表者名  取締役社長  野村正也 

（コード番号 ６９８９ 東証第１部） 

問合せ先  取締役財経部長 野村 哲 

（TEL． ０７６－４６７－１１１１） 
 

社債発行に関するお知らせ 

 

平成 15年 10月 10日開催の取締役会において、社債発行に関して下記のとおり決議いたしました 

のでお知らせいたします。 

 

記 
 
1. 社 債 の 名 称 第１回無担保社債（日本政策投資銀行保証付及び少人数投資家向け） 

 2. 発 行 総 額 金２０億円 

 3. 各 社 債 の 金 額 金１億円の１種 

 4. 社 債 券 の 形 式 無記名式利札付 

 5. 発 行 価 額 額面100円につき金98円 20銭 

 6. 償 還 金 額 額面100円につき金100円 

 7. 利 率 年 0.95％ 

 8. 償還方法及び期限 平成20年 10月 17日 満期一括償還 

 9. 払 込 期 日 平成15年 10月 17日 

10. 利 払 方 法 年２回 後払い 

11. 担 保 無担保 

12. 財 務 代 理 人 株式会社北陸銀行 

13. 総 額 引 受 会 社 みずほ証券株式会社 

14. 登 録 機 関 株式会社北陸銀行 

15. 資 金 使 途 設備投資資金及び設備投資見合いの借入金返済資金 

16. 元利金支払場所 株式会社北陸銀行 本店 

以 上 



（ご参考）                                  平成15年10月10日 

＜補足説明資料＞ 
 

１．スキーム図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．当社は昨年１２月２４日、「ＨＤＫ再生プログラム」で、 

・財務リストラの総仕上げ 

・有利子負債の大幅圧縮 

・創業６０周年を機にした「センサとモジュールのニューＨＤＫ」への転身 

を公表し、１５年３月期には利益面も含め計画を上回る実績をあげております。 

 

３．主力製品及び新製品開発におきましては、 

・最先端技術を駆使した業界最小の0402極小チップ抵抗器の商品化実現 

・ＭＥＭＳテクノロジーを応用した、半導体三軸加速度センサ及びフォースセンサの量産化スタート 

・モバイル機器分野における超小型部品、モジュール化技術による高機能化の実現 

等、着実に成果をあげてきております。 

 

４．今回、日本政策投資銀行からは、このような当社の経営戦略、技術力、製品開発力等に理解と評価をいただ

き、新スキームに基づく全国第一号案件として、当社社債に全額保証をいただいたものと考えております。 

その結果、間接的ながらＡＡＡ格付けの社債を発行させていただくこととなりました。 

 

５．今回調達いたします資金は、一段の飛躍を期し、主として新製品開発関連の設備資金に充当する予定であり

ます。 

 

６．今年度の業績につきましては堅調に推移しております。公表を上回る利益を確保し「今年度の復配」を目指

して経営に取り組んでいるところでございます。 

以上 
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